
信息通信 72021年3月16日
编辑：刘晶 电话：010-88558806 E-mail：liuj@cena.com.cn

3 月 10 日（美国当地时间周

三），苹果宣布将在未来3年投资10

亿欧元，在德国慕尼黑建立一个新

的“欧洲芯片设计中心”，专注于5G

和无线技术。同时将建造一个3万

平方英尺的可再生能源设施，员工

将于明年下半年开始搬入新大楼。

苹果首席执行官库克对此表示：“慕

尼黑工程师团队将探索 5G 技术以

及为世界带来力量、速度和联系的

新一代技术。”与此同时，苹果将与

台积电联合研发 2nm 工艺的消息

被媒体爆出，苹果的强“芯”之路不

断提速，接下来苹果的芯片战略将

如何演变？

为何在欧洲建设

芯片设计中心

从苹果的规划看，新的慕尼黑

芯片设计中心未来将成为苹果在欧

洲的芯片设计工程中心，方向是5G

和无线技术，包括无线调制解调器

的开发、集成和优化。5G与无线技

术毫无疑问是苹果未来造芯的重中

之重，库克之所以将如此重的担子

压在这里，显而易见对此地寄予了

厚望。

一方面，苹果不久前收购英特

尔的调制解调部门大本营在此。在

2019年夏季，苹果公司接管了芯片

巨头英特尔位于泰伯河畔-基希海

姆附近的纳伯的蜂窝调制解调器部

门，此后将其扩展为苹果公司在欧

洲最大的开发中心。

另一方面，苹果电源管理芯

片 的 研 发 重 镇 也 在 此 。 资 料 显

示，2015 年苹果在德国的巴伐利

亚开设了设计中心，该中心目前

有 350 名工程师团队，最初的重

点是电源管理单元的设计。过去

几年，这些团队开发的定制芯片

为 iPhone、 iPad、Apple Watch 和

搭载 M1芯片的 Mac提供了更高的

性能和更高的效率。目前，苹果

公司全球电源管理团队中的大约

一半位于德国慕尼黑。

总体来看，在过去的 10 年，

苹果在能源效率方面的创新产品，

使平均能耗降低了70%，这些团队

功不可没。

过去苹果在欧洲的芯片设计团

队主要定位是“电源管理芯片”，

负责能源管理创新。现在和未来慕

尼黑欧洲设计中心将扮演更重要的

角色。

相关信息显示，苹果进军欧洲

已有数十年历史，1981年在慕尼黑

首次开设办事处，目前慕尼黑员工

总数已超过1500名，慕尼黑是苹果

在欧洲最大的工程中心，3 月 10 日

宣布的投资计划预计增加数百个新

工 作 岗 位 。 目 前 苹 果 在 德 国 有

4000多名员工，过去5年，苹果与德

国 700 多家不同规模的公司合作，

花费了超过150亿欧元。其中包括

芯片制造商英飞凌、电池公司Var-

ta，以及为 iPhone 12 等产品中的

Face ID 技术提供树脂的家族化工

公司DELO。

苹果给慕尼黑的芯片投资计划

此时出台，是否是受到了欧盟《2030

年数字指南针》的昭示，我们不得而

知，因为欧盟委员会提出的欧洲数

字化转型战略计划《2030数字指南

针：数字十年的欧洲方式》也是在3

月10日这一天发布。

按照欧盟委员会提出的数字化

转型最新目标：到 2030 年，欧洲先

进和可持续半导体的生产总值至少

占全球生产总值的 20%，生产能力

冲刺 2nm，能效达到今天的 10 倍。

此 外 ，在 职 的 信 息 和 通 信 技 术

（ICT）专家数量要突破 2000 万名，

10年内要实现 5G 覆盖欧洲人口密

集地区、独角兽企业数量翻倍、关键

公共服务和远程医疗服务 100%全

覆盖等。这一系列的数字化转型计

划尤其是针对芯片的部分，昭示着

欧洲将在芯片领域大干一场，在这

样的背景下，苹果能够随着欧洲的

芯片发展而大干快上。

也在这几天，台积电将在欧洲

设厂的计划被媒体曝出，尽管台积

电表示目前没有在欧洲设厂的计

划，但表示不排除在欧洲设厂的可

能性。

强“芯”战略

再提速

苹果曾经从高通和英特尔等公

司获得用于 iPhone、iPad 和 Mac 的

芯片。现在苹果希望摆脱对高通与

英特尔的芯片依赖，而且掌握更多

的芯片技术，能够进一步提升苹果

的创新能力。

巨大的用户体验创新，离不开

芯片的给力支撑。前不久，《财富》

杂志公布第二次“当代最伟大的设

计”评选，上榜的产品与技术除了苹

果手机、谷歌搜索引擎、微软 Of-

fice、波音747、特斯拉Model S轿车

等，“苹果支付”同样获得了最伟大

的设计称号，而苹果支付的核心技

术，是脸部或指纹识别技术结合苹

果公司的“安全区域”芯片。

现在苹果对于芯片的战略推进

越发坚定。目前芯片团队由苹果公

司高级副总裁Johny Srouji负责，他

是苹果硬件技术负责人，主要负责

监督突破性的定制芯片和硬件技

术，包括苹果整个产线中心的电池、

应用处理器、存储控制器、传感器芯

片、显示芯片和其他芯片组等，直接

向CEO库克汇报。

Srouji 在 2020 年 12 月透露，苹

果已经开始了首款通信基带的开

发，这样的长期战略投资，是实现确

保苹果拥有丰富的创新技术的关

键。Srouji 表示，苹果在 2019 年以

10 亿美元的价格收购了英特尔公

司的通信基带业务，接管了英特尔

与通信基带相关的知识产权，并雇

用了 2200 名英特尔员工。现在公

司已建立了一个硬件和软件工程师

团队来开发苹果通信基带。

“蜂窝调制解调器（通信基带）

是智能手机最重要的部分之一，它

可以通过蜂窝网络进行电话呼叫和

连接到互联网。”Srouji说。

除了手机基带芯片自研快马

加鞭，苹果的电脑自研芯片同样在

提速。去年 11 月，苹果推出了加

载自研芯片 M1 的三款 Mac 产品，

分别是新款 MacBook Air、13 英寸

的 MacBook Pro 以 及 Mac Mini。

而其自研的高端苹果芯片处理器，

被爆最早将于今年推出，其性能将

超越英特尔最快的处理器，用于新

版 MacBook Pro、新 款 iMac 和 新

Mac。

苹果在造“芯”路上，已经尝到

越来越多的甜头。

苹果10亿欧元

建欧洲芯片设计中心

本报记者 李佳师

互联网及金融领域

对分布式数据库需求迫切

分布式数据库最早于 20 世纪

80年代提出，受限于当时的计算机

软硬件及网络发展水平，数据库专

家M.Tamer Özsu和Patrick Valdu-

riez 在经典著作《分布式数据库系

统原理（第3版）》中，把分布式数据

库定义为一群分布在计算机网络

上、逻辑上相互关联的数据库。随

着信息技术的发展，集中式数据库

正向基于网络的共享集群路线发

展，而市场上的分布式数据库也不

仅限于网络分布、逻辑关联等特性，

经典的分布式数据库定义显然已不

能体现分布式数据库当前技术特

点，难以满足数据库种类区分要求。

根据目前我国分布式数据库技

术现状，我们认为分布式数据库是

具备分布式事务处理能力、可平滑

扩展、分布于计算机网络且逻辑上

统一的数据库。

相比集中式数据，分布式数

据库具有平滑扩展、高可靠、高

可用、低成本等关键特性和显著

优点。目前部分分布式数据库实

现了分布式事务的强一致性，保

证分布式事务的 ACID （原子性、

一 致 性 、 隔 离 性 、 持 久 性） 要

求，为分布式数据库在关键领域

奠定了基础，而且成熟的分布式

数据库透明性较好，上层应用系

统可以像使用集中式数据库一样

使用分布式数据库事务，无需关

注分布式数据库的内部细节。

互联网是分布式数据库首先

被重点应用的领域。从成本考虑，

随着数据量和系统访问量增加，依

赖纵向扩展的传统数据库架构，采

用小型机、磁阵和商用数据库软件

的购买和维护成本会越来越高。

而采用廉价 PC 服务器、使用本地

存储的分布式数据库，成本显著下

降，同时还带来良好的系统成长

性。另外，互联网应用，包括各种

大促、春节抢票、秒杀等场景，都有

短时间内并发量激增的情形。如

果按照业务峰值提前采购计算资

源，必然会导致资源浪费。借助分

布式数据库的弹性扩缩容的能力，

能更好满足业务场景的需求，并避

免资源浪费。

金融领域是使用分布式数据

库的另一个重要场景，分布式数据

库可以满足金融核心领域高安全、

高性能、低成本及高质量等要求。

目前金融核心业务架构普遍采用

“大/小机+Oracle/DB2”集中式数

据库系统。一方面随着我国经济

和科技，尤其是移动支付的发展，

现有系统已无法满足金融类企业

高安全、高性能、低成本及高质量

等要求；另一方面随着国际形势的

变化，现有系统可能会面临服务下

降甚至断供的风险。所以逐步以

自主可控的分布式数据库替换现

有集中式数据库成为金融行业的

必然选择之一。

分布式数据库

将向云化方向发展

一是分布式数据库的产品化

日趋成熟。本土的分布式数据库

在金融、互联网等重点行业中的应

用，促使产品技术不断迭代，兼容

性、易用性、可扩展性等问题将一

一克服。未来随着分布式数据库

等的标准体系及评价体系的健全，

分布式数据库产品的生态体系也

将逐渐完善，在运维保障、数据迁

移、运行监测等方面的配套工具也

将逐步成熟。

二是与人工智能等新技术融

合实现高效运维。在数字经济的

推动下，数据的全生命周期管理非

常重要，而分布式数据库数据通常

由几十台至数千台服务器组成，数

据库的运维显得尤为重要。随着

人工智能技术的发展，将人工智能

技术融入分布式数据库的全生命

周期，实现自运维、自管理、自调

优、故障自诊断和自愈，是未来发

展的必然趋势。另外，在交易、分

析和混合负载场景下，可以通过人

工智能的学习算法，实现数据库的

自动调优。

三是分布式数据库的服务方式

将向云化发展。云计算技术已在我

国各行业信息化建设中大规模应

用，为适应未来信创领域信息化建

设技术方向，降低数据库运维成本，

灵活调度资源，国内数据库厂商积

极布局云数据库产品及服务。阿里

云、腾讯云、华为等已经发布了基于

自有云平台的云数据库产品，传统

数据库厂商达梦也推出云数据库产

品。总体上，国内云数据库与国际

先进水平基本持平，为未来信创云

数据库发展提供良好基础。

大力发展

分布式数据库技术产品

目前，国内绝大部分数据库企

业均推出了分布式数据库产品，我

国分布式数据库发展基本与国际同

步，在一些技术指标和应用层面处

于领先水平，而且互联网、金融等领

域应用场景对分布式数据库具有切

实需求，当前应大力发展分布式数

据库的技术产品，加快行业应用，促

进数据库产业高质量发展。

首先，政策引导，形成分布式数

据库的典型案例。

客观地说，分布式数据库不是

传统集中式数据库的更新换代，而

是充分结合分布式计算技术，使得

在一定规模的节点付出一定规模

的成本后，实现了较高的性能水

平。并不是所有的应用场景都适

合使用分布式数据库，既没有必要

神话分布式数据库的作用，也不应

该去贬低其作用。因此我们希望

在政产学研用等多方努力下，共同

打造分布式数据库的最佳实践，树

立一批典型的行业解决方案，并加

以宣传推广。

其次，产用协同，提升分布式数

据库产品成熟度。

分布式数据库作为数据库领域

的创新，目前其产品化程度不高，甚

至目前的一些所谓分布式数据库产

品，其实更像是产品与应用融合后

的解决方案，并不利于市场推广。

因此我们建议充分利用好数据库以

及基础软件领域的创新中心、适配

基地及重点实验室等机构，加强供

需双方的产用协同，形成良性的问

题反馈机制，共同解决一些共性的

技术和产品问题，逐步打磨优秀的

分布式数据库产品。

最后，营造环境，打造分布式数

据库的生态体系。

从产业发展角度来看，相比于

集中式数据库，分布式数据库还处

于发展的初期，技术体系、标准规

范、测评机制、产品推广等方面尚不

健全。建议第三方研究和服务机构

牵头，联合推进技术标准、测评认

证、迁移验证、示范试点等工作，共

同营造良性的分布式数据库生态体

系。目前华为、PingCAP 等企业发

起了分布式数据库的开源社区，并

形成了部分商业发行版产品，这可

能也是建设分布式数据库生态体系

的新思路。

分布式数据库崭露头角
亟须构建产业生态环境

中国软件评测中心 吕韬

分布式数据库是传统数据库技术与计算机网络的有机结合，相比传统的单机或主备模式的集中式数据库，分布式数据库在平滑
扩展、高性能、高可靠、高可用、低成本等方面具有优势，特别是在性能方面可突破集中式数据库的瓶颈，具有很强的研究和应用价
值，目前很多数据库企业研发了分布式数据库产品，并在金融、电信、互联网等重点行业进行了成功应用，具有良好的发展前景。

（上接第1版）英飞凌近来持续加码

功率半导体业务，2015 年收购美国

国际整流器公司，进一步强化了第

三代化合物半导体的技术优势；

2019 年 收 购 赛 普 拉 斯 ，加 强 了

MCU 与互联技术的实力。依托传

感器、MCU、功率半导体等业务的

实力，意法半导体同样关注汽车、

工业半导体与消费电子领域。“这

些领域的芯片所使用的工艺技术多

为传统特色工艺，加之终端客户大

多位于亚洲，因此欧洲半导体企业

更倾向于采取 Fablite 模式，即核心

的产品技术在自家晶圆厂中生产，

而将非核心产品委托给代工厂加

工。这就导致欧洲企业并没有建设

庞大晶圆制造产能的需求。”莫大

康也表示。

欧洲发展晶圆制造

变得迫切起来

专注于汽车电子、工业产业等

稳健领域，使得欧洲企业错过了存

储器、晶圆代工、智能手机芯片等需

要先进工艺的热门领域。但是，近

年来，汽车的智能化、网联化趋势越

来越明显，制造业也在不断推进数

字化、智能化改造，芯片在汽车、工

业创新中所发挥的作用越来越明

显，算力需求越来越强劲。

恩智浦大中华区主席李廷伟就

表示，恩智浦下一代 S32 平台中将

采用 5 纳米制程，以满足先进汽车

架构对高度整合、低功耗和高运算

能力的需求，支持更多智能化的汽

车应用和创新，进一步推动汽车向

强大的道路计算系统转变。这也显

示出，欧洲发展晶圆制造特别是先

进工艺的需求正变得迫切起来。

事实上，欧洲曾经多次推动本

土芯片制造能力的恢复。2009 年，

从英飞凌拆分出来专攻 DRAM 制

造的奇梦达公司宣布破产，成为欧

洲发展先进半导体制造的一个重大

挫折。2012 年，欧盟负责数字议程

的委员 Neelie Kroes 也曾经着手推

动欧洲半导体芯片业务，并提出了

著名的“芯片空中客车（Airbus of

chips）”议程，即将公司、地区和欧洲

利益相联合，以重振芯片制造。

Future Horizons 公司首席执行

官 Malcolm Penn 表示，如果欧洲各

机构、研究中心和半导体公司能够

联合起来，欧洲有望实现芯片制造

能力的恢复。

如何实施

新版“芯片空中客车”计划？

那么，欧洲应当如何实施其新版

的“芯片空中客车”计划呢？Penn认

为，应该从技术研发方面切入，发挥

欧洲在技术研发上的优势。当前全

环绕栅极效应管（Gate-All-Around）

技术就是另一个难得的机会。该技

术尚处于起步阶段，对所有人来说都

是陌生的。欧洲可以不用追赶鳍式

场效应管（FinFET）技术上的领先者，

而是和台积电、三星等公司处于同一

起跑线上。

莫大康则强调，现在人们一提

到芯片制造往往想到晶圆代工。然

而，欧洲发展先进工艺并不适合采

用代工模式，而是应当依托现有大

型半导体企业，依托这些企业在技

术、市场以及晶圆制造方面的雄厚

基础。只要资金有保证，是有很大

机会发展起来的。

不过，值得注意的是，很多欧洲

半导体企业对发展先进制造的意愿

并不强烈。英飞凌 CEO Reinhard

Ploss 表示，欧洲的科技产业规模不

够大，不值得让芯片生产本地化。

即使资金被用来在欧盟境内兴建晶

圆制造厂，它们的最大客户仍然是

外国科技巨头，在这种情况下，生

产本土化于事无补。ASML 首席执

行官 Peter Wennink 也对此持怀疑

态度，他表示：“建立全球无摩擦半

导体生态系统已经花费了数十年的

时间。如果打算将其分解，将增加

成本。”

毫无疑问，欧盟计划建设先进

工艺晶圆厂的原因，离不开全球先

进晶圆产能逐渐向三星和台积电等

巨头集中的现状。然而，计划能否

成功，尚需说服更多企业对此计划

产生足够的意愿。因此，计划最终

能否成功，仍需拭目以待。

欧洲再燃半导体制造雄心


